MINISTERIO DA ECONOMIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E
INOVACAO

CONSULTA PUBLICA N2 8, 09 DE MAIO DE 2019.

O Secretario de Desenvolvimento da Industria, Comércio, Servigos e Inovacdo da
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, de
acordo com os artigos 8° e 9° da Portaria Interministerial MDIC/MCT n® 170, de 4 de agosto de
2010, torna publica a proposta de alteracdo do Processo Produtivo Béasico — PPB de UNIDADE DE
PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE, BASEADA EM
MICROPROCESSADOR, E MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE (NCM:
8471.50.10) — “DESKTOP”.

O texto também estd disponivel no sitio da Secretaria Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade, no enderego:

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/ppb/3788-consulta-ppb-2019

As manifestagdes deverdo ser encaminhadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data de publicagdo desta Consulta no Diério Oficial da Unido, a todos os seguintes e-mails:
cgel.ppb@mdic.gov.br, cgct.ppb@mct.gov.br e cgpri@suframa.gov.br.

CAIO MEGALE
Secretario de Desenvolvimento da Industria, Comércio, Servigos e Inovagao
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ANEXO

PROPOSTAS: 026/16, 061/16, 038/17, 059/17, 040/18, 044/18, 052/18 E O CONSTANTE
DO RELATORIO DO ORGAO DE APELACAO NOS PAINEIS DA
OMC (WT/DS472/AB/R E WT/DS497/AB/R) — ALTERACAO DO PROCESSO PRODUTIVO
BASICO DE UNIDADE DE PROCESSA/MENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE,
BASEADA EM MICROPROCESSADOR, E MONTADA EM UM MESMO CORPO OU
GABINETE (NCM: 8471.50.10) “DESKTOP”, ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS
INTERMINISTERIAIS MDIC/MCTI N28 140 E 141, DE 13 DE MAIO DE 2015:

OBS: As alteracoes propostas referem-se a Portaria Interministerial n° 141, de 13.05.2015
(versao da lei de Informatica), mas também vale para a versao da ZFM.

I. EXCLUIR O §6° DO ART. 4°
II. INCLUIR O §7° AO ART. 5° CONFORME A SEGUIR:

§ 7° Excepcionalmente para os anos de 2018 e at¢ 30 de junho de 2019, ficam dispensados das
obrigatoriedades constantes deste artigo, as placas de circuitos impressos que implementem a fung¢ao
de aceleracdo do acesso aos dados do sistema de armazenamento pela unidade central de
processamento, nao se aplicando a dispositivos que exergam unicamente fungdo de armazenamento.

II. A PARTIR DE 1°¢ DE JULHO DE 2019, O PROCESSO PRODUTIVO BASICO PARA
UNIDADE DE PROCESSA/MENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACIDADE, BASEADA
EM MICROPROCESSADOR, E MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE
(NCM: 8471.50.10) “DESKTOP”:

Art. 12 Fica estabelecido para o produto UNIDADE DE PROCESSA/MENTO DIGITAL DE
PEQUENA CAPACIDADE, BASEADA EM MICROPROCESSADOR, E MONTADA EM
UM MESMO CORPO OU GABINETE (NCM: 8471.50.10) “DESKTOP”, industrializado no
Pais, o seguinte Processo Produtivo Basico:

. . Pontos
Inciso Etapas Produtivas Totais
I Projeto de Desenvolvimento no Pais - Portaria MCT n° 950, de 12 de dezembro ]

de 2006
I Investimento adicional em P&D, valendo 2 pontos para cada 1% investido 6
adicionalmente em P&D, limitado a um maximo de 6 pontos
11 Desenvolvimento do software embarcado de baixo nivel (firmware) 2
v Corte dos wafers, encapsulamento e teste dos Processadores Principais (CPU) 20
\Y Encapsulamento da pastilha de identificag¢ao por radio frequéncia (RFID) 2
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VI Inje¢do, moldagem ou outro processo de conformacgdo (impressio 3D) ou 7
estampagem da carcaca dos gabinetes
VII Laminagdo das placas de circuito impresso que implementem a fungdo de 4
processamento central
VIII Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a 9
funcao de processamento central
X Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a )
funcdo de interface de comunicagdo, quando ndo integradas a placa principal
Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a
X N 7
funcdo de conversor CA/CC
X1 Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a 4
funcdo de processamento grafico dedicado
Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas légicas das
XII . ) i ) ~ 7
unidades de disco rigido e integracdo com o HDA
Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memoria
XIII gy s 19
volatil do tipo RAM
IV Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a )
funcdo de memoria volatil do tipo RAM
XV Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memoria 15
do tipo ndo-volatil do Solid State Drive e on Board
VI Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a )
funcdo de memoria nao-volatil do tipo Solid State Drive
Integracdo da placa de processamento central, subconjuntos e das partes
XVII LS L N 5
elétricas e mecanicas na formacao do produto final
XVIII | Testes 1

Paréagrafo unico. Para as etapas que tratam de projetos de desenvolvimento, o produto que atenda as
especificagdes, normas e padrdes adotados pela legislagdo brasileira e cujas especificagdes, projetos e
desenvolvimentos tenham sido realizados no Pais, por técnicos de comprovado conhecimento em tais
atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atender as Portarias especificas do Ministério da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes — MCTIC.

Art. 22 Sera atribuida a cada etapa de producao, pontuagdo total conforme estabelecido nos incisos do
art. 12, sendo que a empresa deverd acumular um total de 46 pontos por ano calendario.

Art. 32O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) adicional ao exigido pela legislacdo, a
que se refere esta Portaria, devera ser aplicado em Programas e Projetos de interesse nacional nas
areas de tecnologias da informagio e comunicagio considerados prioritarios pelo Comité da Area de
Tecnologia da Informacgao — CATL

§ 12 O investimento em P&D adicional ao exigido pela legislacdo a que se refere o caput devera ser
calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercializa¢do, com frui¢cdo
do beneficio fiscal, das UNIDADES DE PROCESSA/MENTO DIGITAL DE PEQUENA
CAPACIDADE, BASEADAS EM MICROPROCESSADOR, E MONTADAS EM UM MESMO
CORPO OU GABINETE (NCM: 8471.50.10), deduzidos os tributos incidentes nesta operacao.
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§ 22 Para efeito do disposto no caput, serdo considerados como aplicacdo em atividades de P&D do
ano calendario os dispéndios correspondentes a execucdo de tais atividades realizados até 31 de
marg¢o do ano subsequente.

Art. 4% As empresas fabricantes deverdo apresentar, quando aplicavel, autorizacdo do cedente da
tecnologia quando da habilitacdo da empresa aos incentivos fiscais previstos na legislagao.

Art. 52 Sempre que fatores técnicos ou econdmicos, devidamente comprovados, assim o0
determinarem, a realiza¢do de qualquer etapa do Processo Produtivo Bésico poderd ser suspensa
temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros da Economia e da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes.

Art. 62 Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI n® 141, de 13 de maio de 2015, a partir
de 1° de julho de 2019.

Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.



